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特集②

　半導体は、シリコンウェーハ上に金属や絶縁体の薄膜を重ねあわせ、回路を形成したものです。半導体の製造プロセス
は、回路を形成する前工程と組立・パッケージング・検査を行う後工程の二つに分かれます。当社グループは主に前工程
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特集③
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連結財務諸表
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（注）	� 平成23年3月期期末配当から、連結当期純利益に対する配当性向の目途を
20％から35％に変更しております。
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ձࣾͷ֓گ（平成25年9月30日現在） औక໾ɾ؂ࠪ໾（平成25年9月30日現在）
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